Zeichnung weder vervielfdltigt, noch Oritten zu-
den Empfanger oder Dritte quch nicht in anderer
Wejsse miBbréuchlich verwertet werden

Ohne unsere vorherige Zustimmung darf diese
gdnglich gemacht werden. und sie darf durch
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L= poles x ps
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E——

\

A-A

Technical Data / Technische Daten

insulation coordinalion / Isolationskoordination

occording fo / nach DIN EN 60664-1

pin spacing / Rostermass
3 voltage / Bemessungsspannung

surge vollage
Bemessungs-Stossspannung
insulation material group

Isolierstoffgruppe

minimum ¢ learences or creepage
Kleinste Lult- oder Kriechstrecke
max. current / Bemessungssirom

tightening forque
Anzugsdrehmoment der Schraube
wire range / Anschlussdurchmesser

max. connection volume
Nennquerschnitt
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Werkstolfe/Materials

Pos. | Gehduse KI. Polyamid 6.6 schwarz

item | insulating body PA 6.6 black
Pos. 2 Klemmkorper Culn gal Ni 4

ifem 2 connector body Culn qal Ni 4
Pos. 3 Schroube M2

item 3 terminal screw M2

Stahl Qual. 8.8 gal Cu8 + Ni4 gl

SAE reference-no. 158 21H or UNS reference-no. HI5211

160 microinch nickel plating over 320 microinch copper plating

Pos. 4 Konlakibigel RM 3.5 CuZn37Pb2 nach DINITI

ifem 4 contact ps 3.5
Pos.5 Deckel Geh. Polyomid 66/61 schwarz

item 5 insulaling body cop ~ PA 66/6T black

copper alloy CuZn31Pb2 / C2680R-H

MoBe in mm / dimensions in mm

mm?

solderpin dimensions
Lotstiltabmessungen

max. limiting femperature

Obere Grenziemperatur

min. limiting femperature

Untere Grenziemperatur

solder femperalure / Létiemperalur
climatic class

Klimatische Klasse

type of profection

accroding to DIN EN 60529
Schutzart nach DIN EN 60529

number of poles / Polzahl

wire strip length / Abisolierldnge
aprovals / Approbafionen

Lochbild in der Leiterplatte
drill pattern in the PCB

UL SEV
(nach UL 1059) (noch EN 60998-2-1 8 60999-1)
0.14 in. 3. Smm
300V 125V~eff

according to DIN EN 60664- 1
degree of confaminalion 3
nach DIN EN 606641 Verschmutzungsgrad 3
2.5kV af qvervoltage category 111
2.5kV bei chrsponnungslolcgoric Il
insulating maferial 1: 600 < CTI
Isolierstofl I: 600 < CTI
1.72 mm of connecled solid wire @ 1.4 mm
1.72 mm bei ongeschl. Volldrahi @ 1.4 mm

12A 12A
1.3 1b - in.

AWG Cu. Sol/Str. wire

AWG 26-16 Sol

AWG 26-18 Str.
single-wire slranded-wire

@04 -B1.4mm

eindrahtig feinsidrahtig
1.3 = ANG 16 1.0 = AWG 18
0.5mm x 0.9 nm

reconmended drilling in fhe PCB 1.1 mm
empfohlene Bohrung in der Leiterplotte @1.1 mm
+H5'C

+H125'C

-40°C

-40*C

245°C (90sec.)

407125156 according fo DIN EN 60068-

407125156 nach DIN EN 60068-

IP 20 af connecied nominal diameler

IP 20 bei angeschlossenem Nennquerschniti
2 to 4 poles | 2- bis 4-polig

5 mm

cULus und/and SEV

0.15 Nm mox.
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